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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et
dans les documents ci-dessous:

• Bulletin de la CEI

• Annuaire de la CEI
Publié annuellement

• Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera à la CEI 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails
complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publi-
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les
signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur
consultera:

– la CEI 27: Symboles littéraux à utiliser en
électro-technique;

– la CEI 417: Symboles graphiques utilisables
sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles;

– la CEI 617: Symboles graphiques pour schémas;

et pour les appareils électromédicaux,

– la CEI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin
de cette publication, qui énumèrent les publications de la
CEI préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

• IEC Bulletin

• IEC Yearbook
Published yearly

• Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
issued in the form of separate chapters each dealing
with a specific field. Full details of the IEV will be
supplied on request. See also the IEC Multilingual
Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publi-
cation have either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this  publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

– IEC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

– IEC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

– IEC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

– IEC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this  publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
_____________

CARTES IMPRIMÉES –

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord
entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la
mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer
de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa
responsabilité n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 2326-1 a été établie par le comité d'études 52 de la CEI: Circuits
imprimés.

Cette norme annule et remplace la CEI 326-1.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

52/654/FDIS 52/671/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A, B, C, D et E sont données uniquement à titre d’information.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Système CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques
(IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
_____________

PRINTED BOARDS –

Part 1: Generic specification

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt
with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations
liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the
form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that
sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the
subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 2326-1 has been prepared by IEC technical committee 52: Printed
circuits.

This standard cancels and replaces IEC 326-1.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

52/654/FDIS 52/671/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B, C, D and E are for information only.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components.
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INTRODUCTION

La CEI 2326 est applicable aux cartes imprimées indépendamment de leur procédé de
fabrication, lorsqu'elles sont prêtes pour le montage des composants.

La CEI 2326 est composée de parties séparées couvrant les informations pour le concepteur,
les spécifications générique, intermédiaires et particulières d'agrément pour le système
d'assurance qualité de la CEI, ainsi que les exigences pour les différents types de cartes
imprimées.

L’IECQ est le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques. C'est un
système de certification en trois parties. Ses règles (y compris la description du rôle des
inspecteurs) sont publiées dans les publications suivantes:

− QC 001001: 1986, Règles fondamentales

− QC 001002: 1986, Règles de procédure.

Le présent document constitue la spécification générique pour l'assurance de la qualité des
cartes imprimées et est lié aux spécifications intermédiaires et particulières d'agrément
envoyées aux Comités nationaux.

Par exemple:

Pour les cartes imprimées multicouches rigides, les documents suivants sont applicables:

CEI 2326-1: 1996, Cartes imprimées – Partie 1: Spécification générique

CEI 2326-4: 1996, Cartes imprimées – Partie 4: Cartes imprimées multicouches rigides à
connexions transversales − Spécification intermédiaire

CEI 2326-4-1: 1996, Cartes imprimées – Partie 4: Cartes imprimées multicouches rigides à
connexions transversales − Section 1: Spécification particulière d'agrément – Niveaux de
performances A, B et C

Ces trois documents doivent être utilisés conjointement.

Pour plus d'informations sur la structure de cette spécification et les relations entre les
spécifications, se reporter à l'annexe B de la spécification générique.
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INTRODUCTION

IEC 2326 is applicable to printed boards, irrespective of their method of manufacture, when
they are ready for the mounting of components.

IEC 2326 is composed of separate parts covering information for the designer, generic,
sectional and capability detail specifications for IEC Quality assessment system specification
for test methods and requirements for the various types of printed boards.

IECQ is the Quality Assessment System for Electronic Components. It is a third party
certification system. Its rules (including a description of the role of the inspectorates) are
published in the following publications:

– QC 001001: 1986, Basic Rules

– QC 001002: 1986, Rules of Procedure.

This document contains the Generic Specification for printed boards of assessed quality and
forms part of the Sectional Specifications and Capability Detail Specifications circulated to the
National Committees.

For example:

For rigid multilayer printed board the following documents apply:

IEC 2326-1: 1996, Printed boards – Part 1: Generic specification

IEC 2326-4: 1996, Printed boards – Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer
connections − Sectional specification

IEC 2326-4-1: 1996, Printed boards – Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer
connections – Section 1: Capability Detail Specification – Performance Levels A, B and C

All three documents should be considered jointly.

For further information regarding specification structure and interrelationship between the
specifications see annex B of this Generic Specification.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full document details: IEC 62326-1 1996

http://avadocuments2026.com/doc/iec-62326-1-1996
http://avadocuments2026.com/doc/iec-62326-1-1996


− 10 − 2326-1  CEI:1996

CARTES IMPRIMÉES −

Partie 1: Spécification générique

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 2326 est une spécification générique (GS) s'appliquant aux cartes
imprimées dans le Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques
(IECQ). Elle se rapporte aux cartes imprimées, indépendamment de leur procédé de
fabrication, lorsqu'elles sont prêtes pour le montage des composants. Cette norme spécifie le
système et la procédure pour l'agrément des fabricants et des produits, et fournit les règles
pour la rédaction des spécifications pour cartes imprimées.

NOTE – Trous métallisés. Les trous conducteurs peuvent obtenus par métallisation chimique des parois, par
d'autres techniques de métallisation ou par dépôt de matériaux polymères conducteurs. Les exigences pour les
trous conducteurs non métallisés chimiquement sont à l'étude.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 2326. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI
2326 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des
documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI/FDIS 1189-3, Méthode d’essai pour les matériaux électriques, les structures
d’interconnexion et les ensembles − Partie 3: Méthodes d’essai des structures1)

CEI 1182-1: 1994, Description et transmission de données informatiques pour cartes
imprimées – Partie 1: Descriptif de carte imprimée sous forme numérique

QC 001002: 1986, Règles de procédures du Système d'assurance de la qualité pour les
composants électroniques de la CEI

QC 001005: 1994, Répertoire des sociétés, produits et services agréés par l'IECQ, tenant
compte de l'ISO 9000

ISO 9000, Normes pour la gestion de la qualité et l'assurance de la qualité

ISO 9001: 1994, Systèmes qualité – Modèle pour l'assurance de la qualité en conception,
développement, production, installation et prestations associées

ISO 9002: 1994, Systèmes qualité – Modèle pour l'assurance de la qualité en production,
installation et prestations associées

__________

1)  Actuellement au stade de projet final de Norme internationale.
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PRINTED BOARDS –

Part 1: Generic specification

1 Scope

This part of IEC 2326 is a Generic Specification (GS) applying to printed boards within the IEC
quality assessment system for electronic components (IECQ). It relates to printed boards
irrespective of their method of manufacture, when they are ready for mounting of components.
This standard specifies the system and procedure for approval of manufacturers and products,
and provides rules for the preparation of specifications for printed boards.

NOTE – Plated-through holes. Conductive holes may be achieved by plating-through, by other metallization
techniques or by deposition of conductive polymeric materials. Requirements for non-plated-through conductive
holes are under consideration

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 2326. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 2326 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative documents listed below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC/FDIS 1189-3: Test methods for electrical materials, interconnection structures and
assemblies − Part 3: Test methods for interconnection structures1)

IEC 1182-1: 1994, Printed boards – Electronic data description and transfer – Part 1: Printed
board description in digital form

QC 001002: 1986, Rules of procedure of the IEC Quality Assessment System for electronic
components (IECQ)

QC 001005: 1994, Register of Firms, Products and Services approved under the IECQ system,
including ISO 9000

ISO 9000, Quality management and quality assurance standards

ISO 9001: 1994, Quality systems – Model for quality assurance in design development,
production, installation and servicing

ISO 9002: 1994, Quality systems – Model for quality assurance in production, installation and
servicing

_________

1)  At present at the stage of Final Draft International Standard.
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3 Généralités

3.1 Considérations générales

Les cartes imprimées diffèrent de la plupart des autres composants électroniques pour
d'importantes raisons:

– l'inexistence de cartes imprimées normalisées avec des impressions et des dimensions
normalisées mais, au contraire, l'existence d'une variété infinie de formes et de
configurations de circuits;

– l'exécution sur mesure des cartes, c'est-à-dire que tous les détails pour une carte
particulière font l'objet d'un accord entre client et fabricant;

– la quantité de production d'une carte imprimée particulière peut être faible bien que
globalement la quantité de cartes fabriquées soit considérable.

La procédure d'homologation, telle qu'elle est détaillée de 11.1 à 11.6 dans la QC 001002, ne
peut donc être appliquée. A la place, il faut lui substituer la procédure d'agrément de savoir-
faire donnée en 11.7 de la QC 001002. De plus, le système d'assurance de la qualité ISO 9000
est exigé.

Dans le cas des cartes imprimées, l'agrément de savoir-faire est fondé sur l'usage de cartes
de contrôle de savoir-faire (CTB) ou de cartes imprimées de production (PPB) adéquates
servant de composants pour l'agrément de savoir-faire, avec un choix approprié de méthodes
d'essais et d'exigences pour chaque type de carte imprimée; par exemple:

– cartes imprimées rigides simple ou double face sans connexions intercouches;

– cartes imprimées rigides simple ou double face à connexions intercouches;

– cartes imprimées rigides multicouches à connexions intercouches;

– cartes imprimées souples multicouches à connexions intercouches.

NOTE – Cette liste ne prétend pas être exhaustive.

Une exigence importante de l'agrément de savoir-faire est que le fabricant doit faire la preuve
de la capacité qu'il revendique de pouvoir fabriquer un produit donné. Ce système d'agrément
de savoir-faire est décrit à l'article 5.

Dans le cas des cartes imprimées, les savoir-faire produit et procédé sont différenciés (voir
aussi 5.1, 5.5.2 et 5.5.3), et sont définis dans une spécification particulière d'agrément de la
CEI (Cap DS).

Seule une spécification particulière d'agrément préparée par la CEI est enregistrée en IECQ. Si
un Comité National souhaite avoir une spécification particulière d'agrément de savoir-faire
nationale enregistrée par l'IECQ, il convient que ce Comité national demande au Comité
technique 52 de la CEI de préparer une spécification particulière d'agrément.

Le savoir-faire produit est la capacité de fabriquer un produit de caractéristiques définies.

Voici des exemples de caractéristiques de produits:

– taille maximale des cartes imprimées qui peuvent être traitées;

– diamètre minimal des trous métallisés pour une épaisseur de carte;

– largeur et/ou espacement minimaux des conducteurs;

– nombre maximal de couches.

Le savoir-faire procédé est la capacité d'utiliser des procédés pour la fabrication des cartes
imprimées comme défini dans la spécification particulière d'agrément.
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3 General

3.1 General considerations

Printed boards differ from most other electronic components in important factors, such as:

– there are no standard boards with standard patterns and dimensions but an infinite
variety of shapes and circuit configurations;

– they are "custom tailored", i.e. all details for a particular board are agreed between
manufacturer and customer;

− although they are made in considerable total quantities, the production quantity of a
particular printed board may be small.

The qualification approval procedure as detailed in 11.1 to 11.6 of QC 001002 cannot therefore
be applied. Instead, it is necessary to use the capability approval procedure as laid down in
11.7 of QC 001002. In addition, ISO 9000 assessment of the quality system is required.

In the case of printed boards, capability approval is based on the use of Capability Test Board
(CTB) or suitable Production Printed Board (PPB) as capability qualifying components with an
appropriate selection of test methods and requirements for each type of printed board, for
example:

– rigid single and double-sided printed boards without interlayer connections;

– rigid single and double-sided printed boards with interlayer connections;

– rigid multilayer printed boards with interlayer connections;

– flexible multilayer printed boards with interlayer connections.

NOTE – This list is not intended to be exhaustive.

An important requirement of capability approval is that a manufacturer shall demonstrate the
claimed capability to manufacture a given product. This capability approval system is described
in clause 5.

In the case of printed boards, product and process capability are differentiated (see also 5.1,
5.5.2 and 5.5.3) and are defined in an IEC Capability Detail Specification (Cap DS).

Only a Cap DS prepared by IEC is registered by IECQ. If a National Committee wishes to have
a National Cap DS registered by IECQ, this National Committee shall ask IEC/TC52 to prepare
a Cap DS.

Product capability is the capability to manufacture a product of defined characteristics.

Examples of product characteristics are:

– maximum size of printed boards that can be processed;

– minimum diameter of plated-through holes relative to board thickness;

– minimum conductor width and/or spacing;

– maximum number of layers.

Process capability is the capability to use processes for the manufacture of printed boards as
defined in the Cap DS.
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Par exemple:

– utilisation de données numérisées de conception assistée par ordinateur (CAO);

– cuivrage électrolytique;

– dépôt d'étain-plomb électrolytique;

– application d'épargne de brasage.

L'agrément de savoir-faire est vérifié lorsque le système qualité du fabricant satisfait aux
normes ISO 9000, ISO 9001 ou ISO 9002, qui traitent du système qualité. De plus, l'agrément
de savoir-faire doit remplir les exigences de 10.2.4 à 10.2.6 du document QC 001002, afin de
déterminer la conformité avec le savoir-faire revendiqué par le fabricant, comme défini dans la
spécification particulière d'agrément appropriée.

Il est recommandé d'effectuer simultanément les démarches de certification ISO et d'agrément
du savoir-faire CEI.

Les matériaux utilisés pour fabriquer les cartes imprimées sont spécifiques pour un type donné
de produits et ont une influence sur les performances de la carte imprimée. Des matériaux
appropriés sont décrits dans la spécification particulière d'agrément.

Voici des exemples de matériaux de base:

− CEI 1249-2-7: Matériaux pour les structures d’interconnexions − Partie 2: Ensemble de
spécifications intermédiaires pour matériaux de base renforcés, recouverts et non
recouverts de métal – Section 7: Stratifié en tissu de verre époxide (à l’étude);

− CEI 1249-2-1: Matériaux pour les structures d’interconnexions − Partie 2: Ensemble de
spécifications intermédiaires pour matériaux de base renforcés, recouverts et non
recouverts de métal – Section 1 Stratifié en papier cellulose phénolique;

− CEI 1249-3-2: Matériaux pour les structures d’interconnexions − Partie 3: Ensemble de
spécifications intermédiaires pour matériaux de base non renforcés, recouverts et non
recouverts de métal – Section 2: Film flexible de polyimide;

− CEI 1249-4-1: Matériaux pour les structures d’interconnexions − Partie 4: Ensemble de
spécifications intermédiaires pour matériaux préimprégnés, non recouverts de métal (pour la
fabrication des cartes multicouches) – Section 1: Préimprégnés en tissu de verre époxide.

3.2 Structure de la série de spécifications

Bien que les cartes imprimées diffèrent des autres composants électroniques, les
spécifications, telles qu'elles sont décrites dans les règles de procédure pour les composants
soumis à la procédure d'agrément de qualification, seront utilisées autant que possible.

Tous les niveaux de spécifications ont, pour l'essentiel, la même signification, à la fois pour les
composants sous agrément de qualification et pour les cartes imprimées sous agrément de
savoir-faire.

Ce sont:

− les spécifications de base;

– la spécification générique;

– les spécifications intermédiaires;

– les spécifications particulières cadre;

– les spécifications particulières.
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Examples are:

– processing of Computer Aided Design (CAD) data;

– electrolytic copper plating;

– tin lead plating;

– solder resist application.

Capability approval shall be verified through satisfactory compliance with ISO 9000, ISO 9001
or ISO 9002, which addresses the manufacturer's quality system. In addition, capability
approval is required as stated in 10.2.4 to 10.2.6 of QC 001002, to determine compliance with
the capability claimed by the manufacturer as defined in the appropriate Capability Detail
Specification.

It is recommended that ISO certification and IEC capability approval be accomplished
concurrently.

Materials used to produce printed boards are specific to the product type and have an influence
on printed board performance. Appropriate materials are described in the Cap DS.

Examples of base materials are:

– IEC 1249-2-7: Materials for interconnexion structures − Part 2: Sectional specification set
for reinforced base materials, clad and unclad – Section 7: Epoxide woven glass laminate
(under consideration);

– IEC 1249-2-1: Materials for interconnexion structures − Part 2: Sectional specification set
for reinforced base materials, clad and unclad – Section 1: Phenolic cellulose paper
laminate;

– IEC 1249-3-2: Materials for interconnexion structures − Part 3: Sectional specification set
for unreinforced base materials, clad and unclad – Section 2: Flexible polyimide film;

– IEC 1249-4-1: Materials for interconnexion structures − Part 4: Sectional specification set
for prepreg materials, unclad (for the manufacture of multilayer boards) – Section 1: Epoxide
woven glass prepregs.

3.2 Structure of the specification series

Although printed boards differ from other electronic components, the specifications as
described in the Rules of Procedure for components under the qualification approval procedure
will be used as far as practicable.

All levels of specifications have essentially the same significance for both components under
qualification approval and printed boards under capability approval.

These are:

− Basic Specifications;

– Generic Specification;

– Sectional Specifications;

– Blank Detail Specifications;

– Detail Specifications.
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Les spécifications de base (BS) sont applicables à tous les composants électroniques; ce sont
par exemple, les essais fondamentaux d'environnement, les unités SI, etc.

La spécification générique (GS) pour les cartes imprimées est la présente norme.

Chaque spécification intermédiaire (SS) couvre un type de carte imprimée, par exemple, cartes
imprimées rigides à simple ou double face, à connexions intercouches, cartes imprimées
multicouches rigides à connexions intercouches, etc.

La spécification intermédiaire donne les exigences, les éprouvettes et la séquence d'essais qui
sont applicables pour un niveau de performances (PL).

Un niveau de performances est un niveau d'exigences pour une caractéristique.

La combinaison d'une liste d'essais (par exemple, avec le nombre et le type des essais), d'un
niveau de performances et d'un choix de l'effectif d'échantillons est appelée critères
d'évaluation. Les critères d'évaluation applicables sont spécifiés dans le tableau 1 de la
spécification intermédiaire applicable.

On ne peut appliquer aux cartes imprimées de spécification particulière cadre. Pour les cartes
imprimées, deux types de spécifications particulières sont utilisés:

– spécification particulière d'agrément (Cap DS);

– spécification particulière de client (CDS).

La spécification particulière d'agrément (Cap DS) décrit complètement le composant pour
l'agrément de savoir-faire (CQC) et applique un des niveaux de performances de la
spécification intermédiaire (SS) à ce composant (CQC), par exemple:

– niveau de performance A;

– niveau de performance B;

– niveau de performance C.

Le niveau de performance A correspond aux cartes imprimées utilisées dans des produits
devant subir de faibles contraintes d'environnement et dont le client attend peu (par exemple:
les jouets, les jeux électroniques, les produits de consommation non critiques ou les dispositifs
de contrôle industriels, etc.). Ces cartes représentent des pièces à bas coût, grâce à un
contrôle et des essais réduits.

Le niveau de performance B correspond aux cartes imprimées qui doivent subir des
contraintes d'environnement plus sévères et dont le client attend plus (par exemple, dispositifs
de contrôle industriels critiques, équipements de télécommunication, ordinateurs, etc.) que des
cartes du niveau de performance A mais moins que des cartes de niveau de performance C.

Le niveau de performance C correspond aux cartes imprimées utilisées dans des produits dont
le maintien continu des performances est important, équipements dont le non-fonctionnement
ne peut être toléré ou équipements mettant en jeu une vie humaine (par exemple: électronique
médicale, partie motorisation d'une automobile, etc.). Ces cartes impliquent des coûts
beaucoup plus élevés, dus aux matériaux requis, à la complexité des procédés, au contrôle et
aux essais.

La spécification particulière de client (CDS) décrit le produit à livrer, c'est-à-dire la carte
imprimée personnalisée. Le client prescrit l'évaluation à faire selon un des niveaux de
performances donné dans la spécification intermédiaire (SS). Il convient que les produits à
fabriquer soient commandés à des fabricants qui ont reçu l'agrément de savoir-faire pour le
niveau de performances correspondant ou supérieur.
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Basic Specifications (BS) are applicable to all electronic components, for example, basic
environmental tests, SI units, etc.

The Generic Specification (GS) for printed boards is this standard.

Each Sectional Specification (SS) covers one type of printed board, for example rigid single
and double-sided printed boards with interlayer connections, rigid multilayer printed boards with
interlayer connections, etc.

The Sectional Specification gives the requirements, test specimens and test sequence which
are applicable for a Performance Level (PL).

A performance level is a level of requirements of a characteristic.

The combination of test schedule (e.g. number and type of tests), performance level and
sample size selection is called assessment criteria. Applicable assessment criteria are
specified in table 1 of the relevant SS.

A Blank Detail Specification is not applicable to printed boards. For printed boards two different
types of Detail Specifications are in use:

– Capability Detail Specification (Cap DS);

– Customer Detail Specification (CDS).

The Capability Detail Specification (Cap DS) fully describes the Capability Qualifying
Component (CQC) and applies one of the performance levels of the SS to that CQC, for
example:

– performance level A;

– performance level B;

– performance level C.

Performance level A is intended for printed boards used in products with a low environmental
stress and low consumer expectation (for example, toys, entertainment electronics and non-
critical consumer or industrial control devices, etc.). These boards represent low cost
alternatives due to reduced inspection and testing.

Performance level B is intended for printed boards which meet a higher environmental stress
and higher consumer expectations (for example, critical industrial control devices,
telecommunication equipment, computers, etc.) than performance level A but lower than
performance level C.

Performance level C is intended for printed boards used in products where continued
performance is critical, equipment downtime cannot be tolerated or the equipment is a life
support item (for example, medical electronics, automotive engine compartment, etc.). These
boards incur much higher costs due to the required materials, process complexity, inspection
and testing.

The Customer Detail Specification (CDS) describes the product to be delivered, i.e. the custom
designed printed board. The customer prescribes the assessment in accordance with one of
the performance levels given in the SS. Products to be manufactured should be addressed to
manufacturers that have approved capability for the corresponding performance level or higher.
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Le client a, de plus, la possibilité de définir son propre niveau de performances (niveau X).

Les niveaux de performances précisés dans une spécification particulière de client (CDS)
peuvent donc être:

– niveau de performance A

– niveau de performance B
– niveau de performance C Selon le tableau 1 de la spécification particulière

– une combinaison de ces niveaux de client (SS) (par exemple, voir CEI 2326-4)

– niveau de performance X

Le niveau de performance A comporte les critères minimaux d'évaluation.

Le niveau de performance B comporte des performances et des critères d'évaluation plus
élevés que le niveau de performance A.

Le niveau de performance C comporte des performances et des critères d'évaluation plus
élevés que le niveau de performance B.

Le niveau de performance X est défini par accord entre le fabricant et le client et n'est pas
officiellement enregistré en IECQ.

Quand les critères d'évaluation diffèrent des niveaux de performance donnés dans le tableau 1
de la spécification intermédiaire (SS), c'est-à-dire comprennent des essais additionnels
(voir 7.2.6.2) et/ou qu'un choix d'effectif d'échantillons plus sévère est nécessaire, ceux-ci
doivent être décrits dans la spécification particulière de client (CDS). Ce niveau de
performance est appelé niveau X. En aucun cas le niveau de performance requis par une CDS
ne peut être plus bas que le niveau de performance A spécifié dans la SS applicable.

Quand le niveau de performance X requiert des essais de caractéristiques non donnés dans la
liste de la SS applicable, un essai approprié de la CEI 1189-3 doit être utilisé.

Si un nouvel essai, non décrit dans la CEI 1189-3, est nécessaire, la CDS doit contenir une
information complète sur la méthode d'essai, les conditions et exigences, les éprouvettes à
essayer, les circuits d'essais, le choix de l'effectif d'échantillons et le niveau de performance.

Le client a la responsabilité de définir les exigences spéciales de performance, s'il en fait la
demande.

NOTE – L'attention du client est attirée sur le fait que l'addition d'essais ou la spécification d'un choix d'effectif
d'échantillons inutilement sévère peut augmenter sensiblement les coûts.

La Cap DS et la CDS ont chacune deux fonctions:

– définir les conditions d'essais et de qualifications;

– décrire le produit à livrer.

Un schéma de la structure de la série de spécifications est donné en annexe B. L'article 7
donne plus de détails à la fois sur les Cap DS et les CDS, et sur les règles à appliquer pour
leur préparation.

4 Conditions particulières

4.1 Etape initiale de fabrication

Par définition, l'étape initiale de fabrication est le contrôle d'entrée des matériaux utilisés pour
la fabrication des cartes imprimées (c'est-à-dire stratifiés plaqués cuivre, produits d'électrolyse,
épargnes de brasage, etc.) avant le début de la fabrication.








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In addition, the customer has the option to define his own performance level (level X).

The performance levels quoted in a CDS can be:

– performance level A

– performance level B In accordance with table 1 of the SS

– performance level C (for example see IEC 2326-4)

– a combination thereof

– performance level X

Performance level A is the minimum assessment criteria.

Performance level B consists of a more stringent performance and assessment criteria than
performance level A.

Performance level C consists of a more stringent performance and assessment criteria than
performance level B.

Performance level X is established between manufacturer and customer and is not officially
registered by IECQ.

Where assessment criteria differ from the performance levels given in table 1 of the SS, e.g.
comprising additional tests (see 7.2.6.2) and/or more severe sample size selection is
necessary it shall be described in the CDS. This performance level is called level X. In no case
shall the performance level required by a CDS be lower than performance level A as specified
in the relevant SS.

When performance level X requires testing of characteristics not listed in the relevant SS, an
appropriate test of IEC 1189-3 shall be used.

If a new test not covered by IEC 1189-3 is necessary, the CDS shall contain complete
information regarding test method, conditions and requirements, specimens to be tested, test
circuits, sample size selection and performance level.

For special performance requirements the customer has the responsibility for establishing
these requirements.

NOTE – The customer is reminded of the possibly increased cost of including additional tests or specifying
unnecessarily tight sample size selection.

The Cap DS and CDS each have two functions:

– to define the conditions of testing and qualifications;

– to describe the product to be delivered.

A survey of the structure of the specification series is given in annex B. Further details of both,
Cap DS and CDS, and rules for their preparation are given in clause 7.

4 Particular stipulations

4.1 Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture is defined as the incoming inspection of the materials used
for the manufacturing of the printed board materials (i.e. copper-clad laminates, plating
chemicals, solder resist, etc.) prior to processing.








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Cette étape et toutes celles qui conduisent au produit fini doivent être effectuées sous la
surveillance directe d'un représentant autorisé par la direction et défini avec les autorités
agréées (contrôleur). Quand la première étape et les suivantes sont effectuées par un sous-
traitant, l'agrément de savoir-faire peut être donné pourvu que dans chaque cas des
procédures équivalentes aient été appliquées.

4.2 Cartes imprimées structurellement similaires

Les cartes imprimées ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes sont considérées
comme structurellement similaires (voir 8.5.3 de la QC 001002):

– les mêmes types de matériaux de base, par exemple 1249-2-4-CEI-EP-GC-Cu;

– le même type de carte imprimée, par exemple cartes imprimées rigides à simple ou
double face, sans connexions intercouches ou cartes imprimées rigides simple ou double
face à connexions intercouches ou cartes imprimées multicouches rigides à connexions
intercouches;

– le même type de traitement de surface, par exemple étain-plomb, et/ou or et/ou cuivre;

– approximativement la même complexité.

4.3 Rapports certifiés (CR) de lots acceptés

Quand des rapports certifiés (CR) sont exigés, ils doivent être conformes à l'article 14 de la
QC 001002. Le contenu doit être conforme aux prescriptions de 6.1 et de 6.2 de la présente
GS et de la SS applicable donnant le nombre d'éprouvettes à essayer.

4.4 Livraison différée

Lorsque des cartes imprimées sont détenues par le fabricant pendant une période supérieure à
six mois après le contrôle de la conformité de la qualité, les essais suivants doivent être
effectués avant la livraison:

– essais de brasabilité 3X07, comme spécifié pour le contrôle de la conformité de la qualité
dans la spécification particulière de client (CDS) concernée;

– contrôle visuel de l'aspect, comme spécifié pour le contrôle de la conformité de la qualité
dans la spécification particulière de client (CDS) concernée.

4.5 Autorisation de livraison avant l'achèvement de tous les essais

Le fabricant est autorisé, avec l'accord du client, à livrer des cartes imprimées avant
l'achèvement des essais périodiques (mensuels ou trimestriels) ou des essais de contrôle par
lots qui prennent plus de temps (par exemple: essai de brasure après vieillissement accéléré).

4.6 Nouvelle présentation de lots refusés

Lorsqu'un échantillon ne répond pas aux exigences d'un essai périodique, on doit agir
conformément à l'article 12 de la QC 001002.

4.7 Marquage des cartes imprimées et des emballages

4.7.1 Cartes imprimées

Chaque carte imprimée doit être marquée de façon claire et permanente avec la référence
spécifiée par le client.

Le marquage peut, par exemple, être imprimé à l'aide d'une encre de marquage permanente,
figurer dans l'impression conductrice, être intégré dans les revêtements permanents de
polymères, etc.
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